
第 10 回複合材型加工研究会セミナー 講演プログラム（案） 
日 時  平成29年3月21日（火）13時00分～16時30分 
場 所  長岡技術科学大学 講義棟B 講義室 
主 催  複合材型加工研究会 
後 援  長岡技術科学大学 
協 賛  東京抜型工業会（依頼中） 
     関東甲信越静紙器段ボール箱工業連合会（依頼中） 

エッジ形成と評価技術研究会 
参加費  無料 
12:30～12:55 受付 
 

13:00 開催の挨拶 
 山口 大志郎君 （片山抜型製作所） 
 
 
1. 実践講座  講師: オーシャンテクノロジー(株) 代表取締役 福田昌穂君  13:05-14:15 

「打ち抜き技術の現状・改善」 
 パッケージの印刷と物流の技術的な発展について, 実務面からの動向を紹介していただきます.  
 
2. 実践講座 講師：ツジカワ(株) 東京営業所 小原寛君 14:15-15:25 
  「箔版・エンボス版の技術紹介」 
パッケージの加飾に用いられる箔版、エンボス版の技術紹介をして頂きます 

 
3. 基礎講座 講師: 燕三条地場産振興センター 関川啓三君  15:30-16:10 
   切断荷重特性の簡易計測装置の試作と応用について（仮題） 
   ハサミ類の切断特性を数字化する研究活動について紹介します. 
 
4. 基礎講座 講師: 長岡技術科学大学 永澤 茂君  16:10-16:50 
 「ジッパーの破断特性について」 
いくつかの代表的なジッパー引き剥がしの挙動について，最近の研究成果からやさしく解説し 
ます. 

 
16:50 閉会の挨拶 
 永澤 茂君（長岡技術科学大学） 
 
お願い   アンケート回答にご協力願います． 
 
講演と交流会の問合せ： 

山口大志郎宛 (片山抜型製作所)  E-mail: daiyama@diemex.com 
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